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华平信息技术股份有限公司 

关于公司进行债权债务重组的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为有效解决应收账款的

债务问题，正在持续推进债权债务重组工作。2024年10月18日，公司召开第五届

董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议

案》，现将有关情况公告如下： 

一、债权债务重组概述 

公司及公司子公司铜仁华平信息技术有限公司（以下简称“铜仁华平”）

于2014年10月至2018年6月期间，与贵州铜仁高新技术产业开发区管理委员会签

订了铜仁市高新区城市报警与监控系统建设采购、运维与服务合同、铜仁市高

新区城市报警与监控系统建设采购、运维与服务二期合同、铜仁市高新区城市

报警与监控系统平台扩容及改造合同、铜仁市高新区城市报警与监控系统前端

二十个点位建设合同、高新区智能零发案小区建设合同、高新区天网一期14套

视频监控迁改补偿协议。经结算，项目合同实施总金额为13,330,000元，截止

2024年9月30日，铜仁高新技术产业开发区管委会累计支付项目款3,254,000元，

剩余未支付项目款10,076,000元。 

公司基于与客户多年良好的合作基础以及未来长期持续的合作，同时考虑

客户资金状况和公司的资金压力，本着持续合作的原则，为加快公司应收账款

回收，防范经营风险，落实双方往来款项的债务偿付问题，经双方充分沟通，

达成相关协议。 

上述债权债务重组事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。 

二、债权债务重组对方的基本情况 

公司拟实施债务重组的交易对方为铜仁高新技术产业开发区平安建设中心，

为贵州铜仁高新技术产业开发区管理委员会下属单位，贵州铜仁高新技术产业

开发区管理委员会已授权铜仁高新技术产业开发区平安建设中心全权处理本次

债务重组相关事宜。上述交易对方不存在与上市公司及上市公司前十名股东在

产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经
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造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 

三、债务重组方案及内容 

经双方友好协商，铜仁华平拟与铜仁高新技术产业开发区平安建设中心签

订《债权解除协议》。主要内容如下：铜仁华平同意折减未支付项目款

10,076,000元的50.3%即5,076,000元，最终确定折减后剩余需支付项目款为

5,000,000元。铜仁高新技术产业开发区平安建设中心承诺在2024年10月31日前

全额支付给公司。 

四、本次债务重组对公司的影响 

本次债权债务重组事项能否顺利完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投

资风险。若债权债务重组顺利进行，预计对公司2024年度净利润影响金额为

2,947,300元（具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准），

为累计已计提坏账准备的转回及相关费用。 

五、备查文件 

1、《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》； 

2、《项目工程合同》； 

3、《债权解除协议》。 

特此公告。 

 

 

 

华平信息技术股份有限公司董事会 

2024年10月18日 
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